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環境試験事業

電子デバイス装置事業

その他事業

２０１０年３月期

事業セグメント区分の変更

■ 環境試験器

■ アフターサービス・エンジニアリング

■ 受託試験・レンタル

■ 環境エンジニアリング

■ 新規事業

■ 半導体関連装置

■ ＦＰＤ関連装置

２０１１年３月期

サービス事業

その他事業

■ アフターサービス・エンジニアリング

■ 受託試験・レンタル

装置事業

■ 環境試験器

■半導体関連装置

■ＦＰＤ関連装置

■ 環境エンジニアリング

■ 新規事業

２０１０年４月より事業形態別にセグメント変更を実施

事業概要
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各事業の市場／用途
主要製品 市場 用途

売上構成比
１１／３期
２Ｑ累計

装
置
事
業

環境試験器

・恒温恒湿器

・冷熱衝撃装置

・小型環境試験器

・恒温恒湿室

・複合試験機

・HASTﾁｬﾝﾊﾞｰ

・半導体市場

・FPD市場

・自動車市場

・通信市場

など

・R&D用

・信頼性評価用

※「生産・検査」でも

一部使用

半導体関連装置

・ﾊﾞｰﾝｲﾝ装置

・半導体評価装置

・計測ｼｽﾃﾑ

・半導体市場

・自動車市場

・生産用（検査）

※計測は開発・評価

ＦＰＤ関連装置
・枚葉式ｸﾘｰﾝｵｰﾌﾞﾝ

・ﾌﾞｰｽ式ﾊﾞｰﾝｲﾝ装置

・ＬＣＤ市場

・ＰＤＰ市場

など

・生産用

（ｱﾆｰﾙ・ﾍﾞｰｸ・乾燥）

サ
ー
ビ
ス
事
業

アフターサービス

エンジニアリング
・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ・機器周辺工事 ・半導体市場

・FPD市場

・自動車市場

・通信市場

など

――

・R&D用

・信頼性評価用

※「生産・検査」でも

一部使用

受託試験

レンタル

・受託試験

・ﾘｾｰﾙ

・機器ﾚﾝﾀﾙ

・校正

そ
の
他
事
業

環境

エンジニアリング
森づくり、水辺づくり、都市緑化

新規事業 植物工場、将来の収益源となり得る新たな事業の開発・創造

事業概要

１８％

３％

７９％
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２０１１年３月期 第２四半期決算概要
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■主要顧客企業の設備投資が回復し、当社は１０月に業績の上方修正を発表

■環境試験器および半導体関連装置などの収益回復により、

受注高・売上高は大幅に増加、すべての利益で黒字転換

Ｐ／Ｌ

第２四半期決算総括

２０１１年３月期 第２四半期決算概要

■有価証券などの流動資産の増加により、総資産は約５億５千万円増加

■純資産、総資産ともに増加し、自己資本比率は０．１ポイント減少の７５．９％

■営業ＣＦの増加などの影響により、資金は７億１千万円増加

Ｂ／Ｓ、Ｃ／Ｆ

■期初計画のとおり、１株あたり５円の中間配当を実施

配 当

設備投資の回復を受け、業績は前年同期を大幅に上回る
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２０１０/３期 ２０１０/３期 ２Ｑ累計 ２０１１/３期 ２Ｑ累計
増減率

構成比 構成比 構成比

売上高 ２３，７７５ １００．０ ９，４３３ １００．０ １２，９１６ １００．０ ３６．９％

売上原価 １７，１４８ ７２．１ ７，１０３ ７５．３ ８，７９２ ６８．１ ２３．８％

売上総利益 ６，６２６ ２７．９ ２，３３０ ２４．７ ４，１２４ ３１．９ ７７．０％

販管費 ７，３６５ ３１．０ ３，６１９ ３８．４ ３，５７４ ２７．７ △１．２％

営業利益 △７３８ △３．１ △１，２８９ △１３．７ ５５０ ４．３ －％

営業外収益 ２７０ １．１ １３７ １．５ １８４ １．４ ３４．３％

営業外費用 ９７ ０．４ ７７ ０．８ ５４ ０．４ △２９．９％

経常利益 △５６５ △２．４ △１，２２９ △１３．０ ６８０ ５．３ －％

特別利益 １ ０．０ ５ ０．１ ３８ ０．３ ６６０％

特別損失 ９５３ ４．０ １０３ １．１ ６２ ０．５ △３９．８％

税金等調整前
四半期純利益

△１，５１７ △６．４ △１，３２７ △１４．１ ６５６ ５．１ －％

四半期純利益 △２，６３０ △１１．１ △１，３６５ △１４．５ ７７６ ６．０ －％

■売上高は前年同期比約３７％増。前期実施の経営合理化策の効果などで販管費率は約１０ポイント改善、黒字転換

■環境試験器および半導体関連装置の収益が回復し、売上原価率は７．２ポイント改善

損益の状況

（百万円）

２０１１年３月期 第２四半期決算概要
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営業利益増減要因分析

１０／３期
２Ｑ累計

（百万円）

1,082

△14 △1

343
109

△98

64

装置事業

サービス事業

その他事業＋消去

１１／３期
２Ｑ累計

販
管
人
件
費

研
究
開
発
費

賃
借
料

売上高の変動による
売上総利益の増減

原価率の変動による
売上総利益の増減

＋1,839

1,067 727

販管費の増減

45

386

△1,289

２０１１年３月期 第２四半期決算概要

550
△2

そ
の
他
販
管
費

△30
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貸借対照表増減要因分析

１１／３期 ２Ｑ末

資産の部

１０／３期末 １１／３期 ２Ｑ末

負債・純資産の部

（百万円）

△281
1,000

798
△149 △99 70

△433 △87

現
預
金

受
取
手
形
・売
掛
金

そ
の
他
流
動
資
産

有
形
固
定
資
産

無
形
固
定
資
産

投
資
そ
の
他

支
払
手
形
・買
掛
金

そ
の
他
流
動
負
債

固
定
負
債

純
資
産

■有価証券などの流動資産の増加により、総資産は約５億５千万円増加

■自己資本比率は、純資産・総資産ともに増加し、０．１ポイント減少の７５．９％

１０／３期末

＋553

△424

608

34,837 34,837

２０１１年３月期 第２四半期決算概要

35,390 35,390

有
価
証
券

△291

短
期
借
入
金

395

＋553
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キャッシュフローの状況

371

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ウ
ト

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
イ
ン

△669

852

税
金
等
調
整
前

四
半
期
純
利
益

売
上
債
権
の
減
少
額

仕
入
債
務
の
増
加
額

た
な
卸
資
産
の
増
加
額

そ
の
他

営
業
Ｃ
Ｆ
計

△71

配
当
金
支
払

短
期
借
入
金
の
増
減

そ
の
他

△11

財
務
Ｃ
Ｆ
計

716

△43そ
の
他

△80

投
資
Ｃ
Ｆ
計

資
金
の
増
加
額

換
算
差
額

（百万円）

381

減
価
償
却
費

△10
△523

信
託
受
益
権
の
増
減

有
形
・無
形
固
定
資
産
の
増
減

２０１１年３月期 第２四半期決算概要

656 636

△65 △65
50 70
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２０１１年３月期第２四半期決算 セグメント別分析
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期初計画・第２四半期実績差異分析

（百万円）

装置事業

サービス事業

その他事業＋消去

期初計画

12,916

884
122

0

２Ｑ累計実績

12,000

＋916

売上高

期初計画

550
233

217

△90

２Ｑ累計実績

100

＋450

営業利益

■主要顧客の一部企業は、設備投資が回復

装置事業を中心に売上が増加

■装置事業の増収、原価率・販管費比率の改善

により営業利益は大幅に増加

２０１１年３月期第２四半期決算 セグメント別分析
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装置事業
２０１１／３期 ２Ｑ累計

期初計画
期初計画比

受注高

環境試験器 １０，０３０ １４．０％ ８，８００

半導体関連装置 １，６７５ ２８．８％ １，３００

FPD関連装置 ４３７ ４５．７％ ３００

計 １１，９９６ １５．３％ １０，４００

売上高

環境試験器 ８，２７４ ８．４％ ７，６３０

半導体関連装置 １，４４９ ２０．８％ １，２００

FPD関連装置 ５５５ △７．５％ ６００

計 １０，２８４ ９．４％ ９，４００

営業利益

[利益率(%)]

環境試験器 ４４５ １２２．５％ ２００

半導体関連装置 ２０ △６０．０％ ５０

FPD関連装置 △２７ －％ △５０

計
４３３

[４．２％]
１１６．５％

２００

[２．１％]

２０１１年３月期第２四半期決算 セグメント別分析
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装置事業

環境試験器

半導体関連装置

■ バーンイン装置の受注・売上が急増、子会社の二次電池検査装置の売上が堅調に推移

■ 受注高・売上高は期初計画を上回り、黒字へ転換するも計画未達

■ エネルギー分野でのカスタム仕様製品への対応強化

■ 既存顧客に対して省エネ製品への買換えを喚起

■ 中国・アジア新興国での販売強化と、韓国・台湾市場での新規顧客開拓

■ 電池関連、電子部品・電子機器向けを中心に恒温恒湿器、冷熱衝撃装置が伸長

■ 受注高・売上高は期初計画を上回り、営業利益は黒字転換し、計画比倍増

ＦＰＤ関連装置

■ 第５・第６世代既納品のタクトアップなどを目的とした改造などの提案により、

受注高は期初計画を上回り、売上高は計画未達

■ 利益面では2Q単独で黒字化したものの、累計では営業損失

２０１１年３月期第２四半期決算 セグメント別分析
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サービス事業

（百万円）

２０１１／３期 ２Ｑ累計
期初計画

期初計画比

受注高

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ １，９８７ ２８．２％ １，５５０

受託試験 ７２４ １１．４％ ６５０

計 ２，７１１ ２３．２％ ２，２００

売上高

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ １，６９１ ９．１％ １，５５０

受託試験 ６３１ △２．９％ ６５０

計 ２，３２２ ５．５％ ２，２００

営業利益

[利益率(%)]

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ ８９ －％ △７０

受託試験 ４３ －％ ０

計
１４７

[６．３％]
－％

△７０

[－％]

受託試験・レンタル

■ 売上高は計画未達

■ 試験設備の稼働率向上 と 固定費の圧縮を進め、営業利益は改善

アフターサービス・エンジニアリング

■ 製品修理や省エネ改造の増加、顧客の設備移転に伴う周辺工事の拡大により受注高・売上高は増加

■ サービス要員の増強により人件費は増加したものの、経費削減などにより利益は黒字を確保

２０１１年３月期第２四半期決算 セグメント別分析
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その他事業

（百万円）

２０１１／３期 ２Ｑ累計
期初計画

期初計画比

受注高 ４６３ ７．７％ ４３０

売上高 ３８１ △１３．４％ ４４０

営業利益

［利益率(%)］

△３２

[－％]
－％

△３０

[－％]

環境エンジニアリング・新規事業

■ 植物工場が引続き好調に推移し受注高は増加

■ 森づくり、水辺づくりなどが低迷し売上高は減少、営業損失

２０１１年３月期第２四半期決算 セグメント別分析

上海万博 大阪館へ大阪府立大学が出展した
植物工場に技術協力

（設計製作：㈱椿本チエイン）
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製品種別売上上位ユーザー

キヤノン株式会社

株式会社本田技術研究所

三菱電機株式会社

パナソニック株式会社

三洋電機株式会社

単 独

半 導 体 関 連 装 置環 境 試 験 器

株式会社デンソー

Powertech Technology Inc.（台湾）

エスティケイテクノロジー株式会社

（アルファベット順に記載）

２０１１年３月期第２四半期決算 セグメント別分析

Ｆ Ｐ Ｄ 関 連 装 置

Chimei Innolux Corporation（台湾）

Chi Mei Optoelectronics Corporation
（台湾）

メルコ・ディスプレイ・テクノロジー株式会社
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16

5
12

38

37
40

17

23
20

15
17

12
11

13 14

24 22

9

43

11

0%

20%

40%

60%

80%

100%

08/3期 09/3期 10/3期 11/3期

その他市場

自動車市場

ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ市場

電子部品・電子機器市場

半導体市場

2

49
53

6
5

13
13

29 26

30%

20%

40%

60%

80%

100%

10/3期 11/3期

環境試験器における

市場別売上構成比

市場別売上構成比

単 独

２Ｑ累計 ２Ｑ累計

２０１１年３月期第２四半期決算 セグメント別分析
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8.8%

3.5%

10.7%

62.9%

8.6%

5.5% 日本

台湾
中国・香港

韓国

欧米

その他

地域別売上高

11,272

8,116

1,486

93

1,139

1,766

1,148

1,111

824

464

452

2,241

1,392

1,387

6,075

707

261

812

09/3期 10/3期 11/3期

日本 台湾

中国・香港 韓国

欧米 その他

9,433

１０／３期 ２Ｑ １１／３期 ２Ｑ

通貨 構成比 社内ﾚｰﾄ 構成比 社内ﾚｰﾄ

米ドル １８％ ９５円 １２％ ９５円

ユーロ ７％ １３０円 ６％ １３０円

ウォン ０％ 0.06－0.07円 １％ ０.０７円

円 ７５％ － ８１％ －

＜換算レート（単独）＞

地域別売上高 地域別売上高構成比

11/3期
２Q

売上高増減率（前年同期比）

日本 台湾 中国・香港 韓国 欧米 その他

１１／３期 ２Ｑ累計 33.6％ 1124.7％ △3.2％ △2.6％ △0.4％ 170.9％

１０／３期 ２Ｑ累計 △46.1％ △93.7％ △35.0％ △43.7％ △37.9％ △67.9％

（百万円）
海外売上高比率：３７．２％

２Ｑ累計 ２Ｑ累計 ２Ｑ累計

18,402

２０１１年３月期第２四半期決算 セグメント別分析

12,916
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２０１１年３月期 重点戦略の進捗
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２０１１年３月期 経営方針

『総合力の結集・革新による圧倒的な事業競争力の確立 』

海外成長市場への積極的展開

重点戦略

顧客視点での『生・販・技』の変革による国内競争力の再構築

黒字化を実現する収益基盤の抜本的改革

成長に向けた新たな事業領域の拡大

２０１１年３月期 重点戦略の進捗
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顧客視点での『生・販・技』の変革による国内競争力の再構築

■ 顧客接点の一元化による新たな顧客価値の創造

⇒ 機器販売と試験コンサル・受託試験・アフターサービスなどのトータル提案

サービスマンによる販促活動

■ エリアマネジメント制 (東日本・首都圏・中日本・西日本) の導入による地域別戦略の展開

⇒ 各地域の顧客特性に合った機器・サービスの提案

販 売

■ ハイクオリティーな製品・サービスの早期市場投入

⇒ 環境試験器 ６製品、半導体関連装置 １製品の開発、市場投入

技術・開発

■ 設計・生産プロセスの見直しによるカスタム仕様製品の強化

⇒ 設計時間の短縮と変動費の低減に向けたモデルケースでの試行により、目標数値を達成見込み

「生産」「販売」「技術」機能を強化し
新規顧客・市場の開拓と収益基盤の再構築を推進

設計・生産

２０１１年３月期 重点戦略の進捗
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製品・サービス開発 －「技術・開発」機能の強化－ ①

ハイクオリティーな製品・サービスの早期市場投入

２０１１年３月期 重点戦略の進捗

製 品 群 製 品 名
市場投入

時期
特 徴

環境試験器 充放電試験用チャンバー ４月発売 ２段積みによる省スペース化と低価格

高温高湿器 エコモデル ６月発売 ヒートパイプ冷却方式で最大約７０％省エネ

ライトスペック恒温（恒湿）器 ６月発売 １００Ｖ対応、実験・研究室などの幅広い使用に最適

ソリッド型ウォークインチャンバー ８月受注開始 ソーラーパネル規格試験に対応可能

冷熱衝撃装置TSAシリーズ
エコタイプ

９月発売
冷凍回路改良と最適な予冷・予熱設定の自動化で、
最大３７％省エネ 従来機より１０％低価格

ビルドインチャンバー エコタイプ １１月発売 独自の最低周波数制御技術などにより最大約３０％省エネ

プラチナスシリーズ エコタイプ 来年発売予定 新規冷凍回路などによる省エネ化

半導体関連装置
特定ユーザー仕様の

バーンインチャンバー
４月受注開始 特定ユーザー仕様でのリピート品のコスト低減

二次電池関連評価システム １月発売予定 二次電池の信頼性評価を行うシステム

通信ネットワーク
商品

パターンマネージャー
Webマネージャー

年内発売予定
試験オペレーション操作性の容易化、試験結果収集・分析
の効率化

受託試験 新規テストメニュー 随時 顧客ニーズにマッチした新メニューの開発や共同研究
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２０１１年３月期 重点戦略の進捗

冷凍機を搭載せず、フロンガスを使用
しないヒートパイプによる冷却方式で
消費電力量を従来器比最大約７０％削減

高温高湿器 エコモデル

冷凍回路の改良と最適な予冷・予熱設定
の自動化により、消費電力量を従来器比
最大３７％削減

冷熱衝撃装置 ＴＳＡシリーズ Ｅタイプ

製品・サービス開発 －「技術・開発」機能の強化－ ②

顧客の省エネニーズ 省エネ性能とトータル価格で差別化
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２０１１年３月期 重点戦略の進捗

ライトスペック恒温（恒湿）器

200リットルタイプを発売
実験・研究室などにおける幅広い

用途での使用に最適

試験オペレーション操作性の容易化
試験結果収集・分析の効率化

パターンマネージャー
Webマネージャー

製品・サービス開発 －「技術・開発」機能の強化－ ③

パターンマネージャー

試験プログラム運転パターン

の編集・実行・記録保存など
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海外成長市場への積極的展開

中国・アジア市場の拡大

■ 中国市場の囲い込み

⇒ 蘇州試験所の開設 （４月） ・・・ 開設後半年でフル稼働

韓国・台湾における新規顧客の開拓 ・・・韓国２３社、台湾１１社

中国・アジア関係会社のフォーメーションの再編

■ 統括会社による中国・アジア関係会社の管理強化と戦略の効率的・効果的展開

⇒ 統括会社の設立と体制・インフラ整備、事業戦略の策定、事業開始準備

成長性が期待される中国・アジアに
積極的に事業を展開し、収益拡大を図る

２０１１年３月期 重点戦略の進捗



27Copyright (C) 2010 ESPEC CORP. All rights reserved 

成長に向けた新たな事業領域の拡大

電池分野における製造装置の売上拡大

■ 二次電池充放電検査装置などの拡販

⇒ 上期は、売上目標の約９０％

■ 二次電池・太陽電池における製造装置の開発と提案

⇒ 上期：太陽電池用電極乾燥機（ １台） 受注５５百万円 太陽電池電極乾燥機

野菜育成装置 「プラントセラー」

植物工場の拡販と新たなサービスの開発

■ 推進体制の強化

⇒ 下期よりエスペック本体の植物工場事業部にて推進

■ 植物育成コンサルと苗木の供給ビジネスの検討

⇒ 子会社のエスペックミックで展開

■ コンテナタイプとプラントセラーを中心に販路を拡大

⇒ 上期：売上１２４百万円、受注残１１２百万円

成長分野への展開と新規事業テーマの開発を推進

２０１１年３月期 重点戦略の進捗
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黒字化を実現する収益基盤の抜本的改革

経営合理化の推進と収益基盤の抜本的改革の仕上げにより
業績黒字化を実現

コストダウンの推進

■ 生産プロセスと物流・在庫のさらなる見直しによる製造原価の低減

■ 設計変更や繰返し購入品の納入価格改定よる変動費の低減

合併に伴う経費の低減

■ 事業所の統廃合による固定費の低減

■ 管理・経理業務の集約と制度・システムの見直しによる経費の低減

通期目標：約２億円低減

販管費比率の低減

■ 人員の間接部門から直接部門への戦略的シフト

■ 販売費および一般管理費の予算管理を徹底する

ことによる売上高比率の低減

２０１１年３月期 重点戦略の進捗

上期実績：約１．５億円低減

通期目標：約２億円低減

・生産部門の直間比率の改善

・収益管理委員会による徹底した予算管理

上期実績：約１億円の低減
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２０１１年３月期 下期取組み と 通期計画
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２０１１年３月期 下期取組みと通期計画

下期の事業環境と取組みの方向性

先行き不透明なるも、主要顧客の業績は堅調に推移

マイナス環境

プラス環境

■ 設備投資は選択・集中と慎重さを継続するが、堅調

■ 国内外の市場縮小による競争は厳しさを継続

■ 円高の影響による国際競争力の低下

■ 新エネルギー・環境関連市場の拡大傾向

■ 新興国を中心とした海外市場での試験ニーズの拡大

■ 研究開発投資の再開

●他社製品との差別化

●製造原価のさらなる低減

●案件別にVEを検討・提案

●新製品の開発・市場投入

●新分野・新市場への
積極展開
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２０１１年３月期 通期計画

（百万円）

２０１０/３期 ２０１１/３期

通期

（実績）

上期

（実績）

下期

（修正計画）
通期（修正計画） 通期

(期初計画)
期初計画比

受注高 ２２，９８９ １５，１０１ １４，８９９ ３０，０００ １１．１％ ２７，０００

売上高 ２３，７７５ １２，９１６ １６，０８４ ２９，０００ ７．４％ ２７，０００

売上総利益

[利益率(%)]

６，６２６

[２７．９％]

４，１２４

［３１．９％］

５，３０１

［３３．０％］

９，４２５

［３２．５％］

８．３％ ８，７００

[３２．２％]

営業利益

[利益率(%)]

△７３８

[－％] 

５５０

[４．３％]

４５０

［２．８％］

１，０００

［３．４％］

２５．０％ ８００

[３．０％] 

経常利益

[利益率(%)]

△５６５

[－％] 

６８０

[５．３％]

５２０

［３．２％］

１，２００

［４．１％］

４１．２％ ８５０

[３．１％] 

当期(四半期)純利益

[利益率(%)]

△２，６３０

[－％]

７７６

[６．０％]

４２４

［２．６％］

１，２００

［４．１％］

２０．０％ １，０００

[３．７％]

設備投資 ３１７ １１４ ２８６ ４００ １７．６％ ３４０

減価償却費 ８６６ ３７１ ３８９ ７６０ ０．７％ ７５５

研究開発費 ８７０ ５１９ ５９１ １．１１０ ２４．７％ ８９０

1株当り純利益(円） △１１０．８４ ３２．７０ １７．８７ ５０．５７ ２０．０％ ４２．１４

配当(円) ８ ５ ７ １２ ２０．０％ １０

２０１１年３月期 下期取組みと通期計画
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装置事業

環境試験器

ＦＰＤ関連装置

■ FPD用クリーンオーブンの台湾案件の受注獲得

■ 半導体・有機材料メーカー向けに拡販

■ 主力製品の省エネタイプの投入により、既存顧客の買換え需要を喚起

■ 非エレクトロニクス市場（特に製薬関連 ）、成長市場（特に二次電池関連）への拡大

■ カスタム仕様製品の製造原価低減による価格競争力と収益力の強化

■ 中国・アジア新興国市場への積極的展開

２０１１年３月期 下期取組みと通期計画

半導体関連装置

■ バーンインチャンバー新モデル（省エネタイプ）の市場投入と拡販

■ 計測評価システムの拡販とパワーデバイス、エコデバイス市場における拡販
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装置事業
２０１１年３月期 下期取組みと通期計画

（百万円）

２０１１/３期

上期

（実績）

下期

（修正計画）

通期（修正計画） 通期

(期初計画)
期初計画比

受注高

環境試験器 １０，０３０ ９，７７０ １９，８００ １０．３％ １７，９５０

半導体関連装置 １，６７５ １，５２５ ３，２００ ２３．１％ ２，６００

FPD関連装置 ４３７ ２６３ ７００ ０．０％ ７００

計 １１，９９６ １１，７０４ ２３，７００ １１．８％ ２１，２００

売上高

環境試験器 ８，２７４ １０，３２６ １８，６００ ５．４％ １７，６５０

半導体関連装置 １，４４９ １，４５１ ２，９００ １６．０％ ２，５００

FPD関連装置 ５５５ ８４５ １，４００ ５５．６％ ９００

計 １０，２８４ １２，６１６ ２２，９００ ９．０％ ２１，０００

営業利益

［利益率(%)］

環境試験装器 ４４５ ４０５ ８５０ １３．３％ ７５０

半導体関連装置 ２０ ３０ ５０ △６６．７％ １５０

FPD関連装置 △２７ △７３ △１００ －％ △１５０

計
４３３

［４．２％］

３６７

［２．９％］

８００

［３．５％］

６．７％ ７５０

［３．６％］
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サービス事業

（百万円）

２０１１/３期

上期

（実績）

下期

（修正計画）

通期（修正計画） 通期

(期初計画)期初計画比

受注高

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ １，９８７ １，８１３ ３，８００ ７．０％ ３，５５０

受託試験 ７２４ ６７６ １，４００ △３．４％ １，４５０

計 ２，７１１ ２，４８９ ５，２００ ４．０％ ５，０００

売上高

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ １，６９１ １，９０９ ３，６００ １．４％ ３，５５０

受託試験 ６３１ ７６９ １，４００ △３．４％ １，４５０

計 ２，３２２ ２，６７８ ５，０００ ０．０％ ５，０００

営業利益

［利益率(%)］

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ ８９ ６１ １５０ ６５０．０％ ２０

受託試験 ４３ ７ ５０ ６６．７％ ３０

計
１４７

［６．３％］

５３

［２．０％］

２００

［４．０％］

３００．０％ ５０

［１．０％］

受託試験・レンタル
■ 新しい試験メニューの開発・提案

アフターサービス・エンジニアリング ■ 新製品の保守契約獲得、保守契約内容の充実

■ 通信ネットワーク商品の拡販

■ 「部品・製品在庫の圧縮」「物流コストの低減」による原価低減

２０１１年３月期 下期取組みと通期計画
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その他事業

（百万円）

２０１１/３期

上期

（実績）

下期

（修正計画）

通期（修正計画） 通期

(期初計画)
期初計画比

受注高 ４６３ ７３７ １，２００ ３３．３％ ９００

売上高 ３８１ ８１９ １，２００ ２０．０％ １，０００

営業利益

［利益率(%)］

△３２

［－％］

３２

［３．９％］

０

［－％］

－％ ０

［－％］

１１年３月期 下期取組みと通期計画

環境エンジニアリング・新規事業

■ 植物工場の事業体制の確立、および新サービスの提供

■ 森づくり・水辺づくりの販売強化 、および都市緑化製品の商材を組み合わせたシステムの提案
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持続的な成長・発展に向けて

小さくてもキラリと輝る存在感のある企業の実現

非常事態対策期間

「経営基盤の再構築」
と「次なる飛躍への備え」

【重点テーマ】
・事業・収益構造改革
・中期的成長への仕込み

中期経営計画

世界同
時

不況

２００８年度 ２００９年度 ２０１０年度

新生エスペック

「総合力の結集
・革新による

圧倒的な
事業競争力

の確立」

２０１１年度
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お問合せ先

【お問合せ先】

エスペック株式会社

〒530-8550 大阪市北区天神橋3-5-6

TEL  06-6358-8820 FAX  06-6358-5500

e-mail ir-div@espec.co.jp

管理本部 総務人事部長 大島 敬二

総務人事部 総務グループ 平尾 洋

この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。

それら将来の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、

当社が計画・予測したものであります。

実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは

異なる場合があり、この資料はその実現を確約したり、保証するものでは

ございません。



38Copyright (C) 2010 ESPEC CORP. All rights reserved 38

参考資料
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会社・事業紹介
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（2010年9月30日現在）

会社概要

会 社 名

本社住所

代 表 者

創業年月日

設立年月日

資 本 金

発行済株式総数

従業員数

主要業務

エスペック 株式会社

大阪市 北区 天神橋 ３－５－６

進 信義 （しん のぶよし）

昭和22年7月25日

昭和29年1月13日

6,895百万円

23,781,394株

1,301名（連結）

環境試験機器、半導体・FPD関連装置、植物工場の製

造・販売、アフターサービス、受託試験など

会社・事業紹介
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グローバルネットワーク

●ESPEC NORTH AMERICA, INC.

●エスペック㈱
●エスペックテクノ㈱
●エスペック九州㈱
●エスペックミック㈱
△㈱ミックファーム大口

●上海愛斯佩克環境設備有限公司
○広州愛斯佩克環境儀器有限公司
●愛斯佩克環境儀器（上海）有限公司
△愛斯佩克測試科技（上海）有限公司

●ESPEC（CHINA）LIMITED
●ESPEC KOREA CORP.
△ESPEC（MALAYSIA）SDN. BHD

△ESPEC EUROPE GmbH

（2010年9月30日現在）

●印・・・連結会社
○印・・・持分法適用関連会社
△印・・・非連結子会社

日 本

アメリカ

アジア

Ｅ Ｕ

会社・事業紹介
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＜現在＞
電子部品の増加、開発期間の短縮、
低コストや高品質の追求により、環境
試験の需要が拡大

＜戦後＞
民生品の品質安定・信頼性向上を目
的に、日本で環境試験がＪＩＳ規格化

日本初の環境試験器を開発

＜太平洋戦争時＞
軍事品の品質安定・信頼性向上を目
的に、米国で環境試験が規格化

国内シェア No.1に

電子部品などのさまざまな工業製品について、温度、湿度、圧力、振動などの環境因子による

影響を分析・評価し、製品の品質を確保するための試験

【装置事業】 環境試験の沿革

環境試験とは

装置事業

その他
39% エスペック

61%

※２００８年度当社推定【 1961年 低温恒温恒湿器 ルシファー 】 【 恒温恒湿器 プラチナスＫシリーズ 】
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車載センサー

ＥＣＵ

二次電池

ＣＣＤ

ＬＥＤ

車載センサー

カーナビゲーション
小型モーター

ＥＣＵ

二次電池 （バッテリー）

パワーデバイス

デバイス プロセス／試験条件 当社製品

【パワーデバイス】

検査

■冷熱衝撃試験：－40℃⇔＋125℃ 冷熱衝撃装置

■高温放置：＋175℃、＋85℃ （小型）オーブン

■バーンイン試験 バーンイン装置

【車載センサー】
検査

■基板の温度サイクル試験：－40℃⇔＋110℃ 低温恒温器（プラチナス）／オーブン

■はんだ付け後の温度特性試験：－30℃⇒＋85℃をリニア変化 バーンイン装置・急速温度変化チャンバー

評価 ■冷熱衝撃試験： －30℃⇔RT⇔＋80℃、 －55℃⇔＋155℃ 冷熱衝撃装置

【CCD／CMOS】
生産

■拡散試験：＋150℃ 小型オーブン

■洗浄後の乾燥：＋85℃ クリーンオーブン

評価 ■スクリーニング：＋85℃ 恒温器（プラチナス）／バーンイン装置

検査

■温湿度試験：＋85℃／＋85％ｒｈ、＋60℃／90％ｒｈ 恒温恒湿器（プラチナス）

■加速試験：＋120℃／100％ｒｈ HASTチャンバー

■冷熱衝撃試験：－40℃⇔＋125℃、－20℃⇔＋85℃ 冷熱衝撃装置

環境試験の代表例

【装置事業】環境試験器の用途事例

装置事業
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【装置事業】 半導体関連装置の用途事例

導体抵抗評価システム

装置事業

バーンインチャンバー

電子部品の接合部分の信頼性を電気的に評価

×
熱負荷

潜在的な初期故障を除去

×
×半導体

半導体デバイス製造の検査工程において、量産化に向けた製品信頼性を確保

スクリーニング

新しい技術開発において、信頼性確保に向けた基本的な故障形態を評価

信頼性評価

熱ｻｲｸ
ﾙ負荷

はんだ接合部分の不良例
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【装置事業】 ＦＰＤ関連装置の用途事例

完成

ＣＦ基板

ＴＦＴ基板

透
明
電
極
形
成
工
程

保
護
膜
形
成
工
程

Ｒ
、
Ｇ
、
Ｂ
工
程

Ｂ
Ｍ
工
程

Ｔ
Ｆ
Ｔ
工
程

露
光
・現
像
工
程

レ
ジ
ス
ト
塗
布
工
程

洗
浄
工
程

配
向
膜
焼
成
工
程

組
立
工
程

モ
ジ
ュ
ー
ル
工
程

シ
ー
ル
本
硬
化
工
程

素ガラス
貼り合せプ

リ
ベ
ー
ク/

ポ
ス
ト
ベ
ー
ク

プ
リ
ベ
ー
ク/

ポ
ス
ト
ベ
ー
ク

ベ
ー
ク

乾
燥
／
ア
ニ
ー
ル

乾
燥

プ
リ
ベ
ー
ク

ポ
ス
ト
ベ
ー
ク

ア
ニ
ー
ル

装置事業

素ガラス

【カラーフィルタ工程】

【アレイ工程】

【セル工程】

枚葉式クリーンオーブン
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【サービス事業】

サービス事業

【 受託試験 作業風景 】【受託試験所内風景（神戸）】

製品の予防保全、メンテナンスサービス、製品の改善・改良、設置・移設など

■ 国内外の充実したネットワーク

■ ２４時間フルタイムの技術対応サービス

アフターサービス・エンジニアリング

受託試験・レンタル

受託試験・分析・評価、コンサルティング、製品レンタル、中古製品の販売、試験器校正など

■ 全国４箇所に受託試験所を設置 （宇都宮・豊田・刈谷・神戸）

・ ISO/IEC17025に基づくIECQ独立試験所として認定

・ 計量法校正事業者認定制度(JCSS)に基づく校正機関として認定
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【その他事業】

その他事業

１

水辺づくり森づくり

都市緑化

■ 幼苗による森づくり技術

潜在自然植生データによる樹種選定、幼苗植栽
手法による郷土の森づくりを行う

■ ユニット式緑化システム

ヒートアイランド現象の緩和に効果的な苔による
屋上・壁面緑化システムを提供

１

植物工場

■ 植物生産・育苗システム

光・温湿度・炭酸ガスなどの高度な環境制御技術
を活かし、様々な栽培環境を提供

■ 植物による水辺づくり

水生植物を活用した、自然環境復元、植生護岸
の形成、水質浄化を行う
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【その他事業】 植物工場の装置事例
食の安全・安心に対する消費者ニーズの高まりや

地球温暖化の影響と考えられる異常気象の増加を背景に注目が集まる

野菜育成装置 「プラントセラー」

その他事業

【人工照明】 蛍光ランプ＋LED（赤）

■ 土壌が不要で、より無菌に近い栽培環境を実現した水耕栽培方式

■ 飲食店などの限られたスベースに設置可能なコンパクトサイズ

■ 専門知識がなくても容易かつ均一に栽培可能

栽培できる野菜

・リーフレタスやサラダ菜など葉物類

・バジル、イタリアンパセリなどハーブ類


